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MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 171 DE LA CEIL:

PARAMETRES FONDAMENTAUX DES CONNECTEURS
POUR PLAQUETTES DE CABLAGE IMPRIME

(Premiére édition - 1964)

Page 6
Article 3. Epaisseur des plaquettes

Le texte actuel est remplacé par le suivant :

Les connecteurs doivent étre construits de telle facon g
dont I’épaisseur est comprise dans I’une des limites spécifié

N LM I’épaisseur
Epaisseur nominale
(S T -
AN Q\N\Q)V in man in
8 031 \2),67 0,026 0,93 0,037
0,063 1,42 0,055 1,78 0,070
0, 2,18 0,085 2,62 0,103
3, ,1 2,96 0,116 3,44 0,135

Cartes imprimées comportant des contacts renforcés, les limites supérieures et inférieurg
ges par la srécification de détail du connecteur.

upler avec une p

aquette

étements
vant étre
s devront
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AMENDMENTS TO IEC PUBLICATION 171:

FUNDAMENTAL PARAMETERS OF CONNECTORS
FOR PRINTED WIRING BOARDS

(First edition - 1964)

Page

1

Clausge 3. Board thicknesses

The |

Note.

resent text is replaced by the following :

The connectors shall be so designed that they can mate with a board

one ¢f the ranges specified in Table 1.

Nthickness falling within

ltS Q

h1ckness

Nominal thickness \ b}}g \>

L

Max.

mm in
0.6 / 0.026 0.93 0.037
42 0.055 1.78 0.070
. 0.085 2.62 0.103
296 0.116 3.44 0.135
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